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全文摘要
金橙子公司领导团队，包括总经理、董事会秘书及副总经理等，与方正机械分析师及在线投资者分享了公司最新业务布局及未来发展方向。重点讨论了公司收购专注于军工、商业航天及半导体光刻机领域的萨米特的进展，此举旨在与金橙子主业形成互补，丰富业务结构。此外，还介绍了公司在3D打印和玻璃基板领域的布局，以及萨米特在快反应和高速镇静技术的应用，突显了公司在半导体领域，特别是光刻机激光调度技术，以及新兴技术如3D打印和激光钻孔设备的投入和市场布局。整体上，金橙子的未来增长潜力和跨行业发展策略成为讨论核心，展现了公司在光学和光电控制技术领域的领导地位和市场竞争力。

章节速览
00:00 金城子业务布局与技术实力解读
对话围绕金城子公司最新的业务布局和技术实力展开，介绍了公司收购3比特及占领55%股权的情况，强调了快反应技术和高速镇静在军用与民用领域的应用，以及其技术指标领先于国际水平。同时，讨论了快反应和高速镇静在不同环境下的适应性和工艺差异，展示了公司未来在高端制造领域的成长潜力。

05:39 商业航天布局与激光通信终端市场分析
对话围绕商业航天领域的布局展开，详细介绍了激光通信终端的配置与成本，包括压电和音圈款快板镜的组合，以及单颗卫星的终端数量和总价值。讨论了市场潜力、公司参与度及与华为等企业的竞争态势，强调了技术进步与成本控制的重要性。

10:02 商业航天快反技术国产替代与市场前景探讨
讨论了国产替代快反技术的可行性，当前主要参与者包括哈尔滨新明天和甘德朗威，本公司正推进低成本压电方案，预计七月供应。提及三家合作客户：长安小卫星、海信公寓、极光星通。预测明年市场需2000终端、8000快板，远期4万星需16万终端，产值约160亿，循环订单，市场份额取决于送样进度。

16:48 商业航天与半导体领域发展探讨
对话围绕商业航天及半导体领域的应用展开，详细介绍了快反应在光刻机领域的应用情况，包括样机交付、潜在订单量及营收预估。同时，提及了与华为相关企业的合作意向，以及公司在半导体领域，尤其是北京风速的布局规划。强调了快反应在半导体行业的重要性，尽管当前应用尚不广泛，但未来潜力巨大。

19:15 北京风速半导体晶圆级激光调组设备的研发与应用
北京风速半导体自2013年成立以来，专注于厚膜电路和薄膜电路设备的开发，近年来转向半导体晶圆级芯片精密修调市场。公司研发的MT530晶圆级激光调组设备，针对模拟芯片和工艺芯片生产中的精密修调需求，克服了激光控制、图像视觉和自动化控制等技术难题。自2025年开始交付客户使用，设备反馈良好，预计未来几年将逐步打开国内市场。

22:43 国产半导体设备市场前景与竞争分析
对话围绕国产半导体设备的市场情况展开，提及自2016年美国禁运后，国内仅存约20台进口设备，且部分因老化已退出市场。国产设备对标美国M350，首次交付客户后获得积极反馈，预估单台价值400-500万，未来需求量可达30-50台。26-27年预计年交付量3-5台，市场推广从0到1阶段最为艰难。同时，台湾设备虽进入国内但尚未成功应用，价格约400-700万。

30:29 公司3D打印业务布局与进展
对话围绕3D打印业务展开，介绍了公司在消费级3D打印领域的布局，包括桌面打印、激光雕刻和切割等产品，以及与几家头部客户的合作进展。同时，提及了工业级3D打印的早期投资和与主要客户的合作，强调了消费级与工业级打印在要求上的差异，以及作为控制系统和执行机构供应商的市场策略。预计消费级产品财务数据将在今年三四季度体现，工业级则聚焦于大件和3C消费领域。

36:40 激光设备商在玻璃基板加工与PCB钻孔领域的布局
对话围绕激光设备商在玻璃基板加工和PCB激光钻孔领域的布局展开，强调了与华日激光的紧密合作关系，包括股权和产业合作。双方利用超快激光器在精密加工领域的优势，共同推进在高关注度市场的应用，同时提到与下游客户的接触和合作，展现了在激光设备供应上的协同效应。

40:07 萨比特经营与股权收购计划
对话围绕萨比特公司的经营状况及未来股权收购计划展开，提及了并购后的整合进展顺利，三年业绩对赌目标有望达成，且在航空探测、激光武器、商业航天和半导体领域存在增长潜力。计划在2027年业绩对赌完成后启动剩余45%股权的收购，以进一步保障股东权益。

44:31 金橙子公司业绩展望与战略规划
金橙子公司预计下半年萨米特利润将提升整体业绩，目标收入增长30%，保持毛利率稳定在60%-70%。公司加强费用管控，优化人员进出机制，预期费用率下降，利润率提升。引入核心管理人员，加速整合光电行业资源，强化镇静技术，预计26年财报表现良好。

50:22 公司收购方向与协同效应探讨
对话围绕公司未来收购方向展开，强调政策支持下，优先考虑行业整合及协同性强的并购，如激光光电、视觉技术领域，借鉴海外巨头并购路径，布局新兴赛道，如3D打印、玻璃基板，提升成长空间，预计收购将与主业形成良好协同效应，增强公司竞争力。

发言总结
发言人1
他，方正机械分析师赵露，在会议上向投资者介绍了金城子集团及其子公司萨米特的最新业务布局和战略发展。赵露首先回顾了金城子集团的传统主营业务，即光电控制系统及镇静系统，并重点介绍了集团收购3比特（3Bits）的情况，强调3比特在军工、商业航天及半导体光刻机领域的重点布局，凸显了收购对拓展公司业务结构的重要性。通过与3比特的整合，金城子集团在3D打印和玻璃基板等新兴领域也进行了布局，展示了公司未来发展的潜力。此外，赵露询问并听取了萨米特总经理汪永阳光关于快反应技术的历史沿革、技术实力及应用领域的介绍，讨论了萨米特在商业航天领域的市场布局和未来潜力，以及在半导体、3D打印、激光应用等方面的展望。最后，赵露表示金城子集团将继续探索光电领域的并购机会，旨在增强公司核心竞争力和市场地位，并对公司的未来发展持积极态度，呼吁投资者持续关注。

要点回顾
请萨米特的汪总简单介绍一下快反应的历史沿革以及技术实力如何？
发言人1：快反应最初源于我和合伙人黄猛在航务所工作时，为满足空军高指标项目需求，参考美军作战方案接触到快速反射镜技术，并通过研发解决了带宽、精度等问题。我们对标美国路西德马丁的快板指标，经过三年的研发解决了重复性和稳定性问题。目前的产品在波air set对比下指标领先，达到国际先进水平。

三比特的快反应和高速镇静应用场景主要是什么？与我们以前主业控制系统及镇静是否有协同性？
发言人1：快反应主要应用于军工领域，如军用侦察系统、反导系统等，同时也用于商业航天领域，例如马斯克的军工通信设备中。而高速镇静则主要用于红外24小时无人值守探测应用，比如对空对T的连续观察。虽然在技术上两者相通，但在工艺和装配方面因环境适应性要求不同可能存在差异，但双方技术可以借鉴。

公司新进的产品在商业航天领域的布局情况及进展如何？
发言人1：公司从2017年开始关注商业航天领域，预计到2020年将有大量激光充电板和设备上天。目前卫星上至少配备4个图屏终端，其中3个压电和1个音圈，一颗卫星就需要12个压电和4个音圈。目前价位大约是英圈4万左右，家电12万左右。国内华为等企业也在做相关工作，而公司在家电方面已与新明天和香格朗梅等企业进入供应商目录，争取尽快进入国来电的供销目录，并同时开展低成本化和商业航天的应用。

关于单套激光通信终端的价值量配置和卫星所需终端数量是否准确？
发言人1：确认过，之前讨论的单套激光通信终端配置为三个压电款和两个音圈款的快板镜，三套的话是三个压电和一个音圈。整个终端的总价值大约在10到12万之间，且一个卫星通常需要4到6个这样的终端。

目前商业航天用的快板技术，国内是否有公司进行国产替代，以及目前有几家公司在做这项技术？
发言人1：目前国内有哈尔滨的新明天和甘德朗威两家公司在做商业航天用的快板技术，他们较早开始布局。而我们公司（指对话中的某家公司）是从去年开始对接低成本压电方案的开发，并预计在七月份供应产品。目前我们对接的客户包括商务财富基金、蓝天公寓以及其他一些单位，总数有三家，分别是长安小卫星、海信公寓和极光星通。

公司与长光卫星和长光所之间的合作关系如何？有没有具体的后续合作规划？
发言人1：我们公司、长光卫星和长光所是三个独立的企业单位。长光卫星与长光所都是我们的客户，尤其在军用航天领域，场管所现在做的军用行业较多，且他们所需的快返金我们也有所供应。我们主要通过降低成本来为相关卫星提供配套服务。

未来卫星领域的快反市场，整个市场规模大概有多大？目标市场份额是多少？
发言人1：根据消息来源，明年可能会有1000到2000套CPA机构通用端，数量大约8000个快反产品。如果以每年几万颗星的增量计算，未来市场体量将达到循环产值约160亿，因为每个微信寿命为五年后需要更换补漆，所以市场需求会持续存在。我们预计明年可能需要2000个终端，对应8000个快板，远期来看可能是对应每年4万个星，16万个通讯终端，每个终端10万块钱，形成160亿的大市场。

在半导体领域，快反在光刻机上的应用情况如何？一台光刻机大概需要用多少快反？
发言人1：关于光刻机的具体应用和需求量，官方数据我们不清楚，但我们有相关的客户。客户计划向我们购买两台样机，一台光机上使用，原本预计已测试完毕，但由于客户不了解情况导致进度延误，预计七八月份会完成测试。据客户透露，未来会每年有一个20至40套订单，高峰期数量有限，单个价值约4万块钱，一套方法需要用量，按照20至40个规模计算，营收大概在160万左右。

在半导体领域，公司北京风速目前的布局情况如何？
发言人1：北京风速自2013年成立以来，一直专注于传统厚膜电路和薄膜电路相关设备的研发。自2021年前后，公司开始关注并进入半导体晶圆精密修调市场，经过内部技术研发，推出了第一代和第二代设备，并在2025年开始交付客户现场使用。目前，北京风速开发的MT530晶圆级激光调阻设备，主要用于模拟芯片、工艺芯片生产过程中的精密修调环节。

MT530设备的技术难点主要有哪些方面？目前MT530设备在国内市场的状况如何？
发言人1：MT530设备的技术难点主要包括对激光控制的高精度要求，尤其是在低功率下的稳定性以及光斑尺寸的精密调控，需要达到五六个微米的级别。此外，还涉及图像视觉、自动化控制及软件开发等多方面技术挑战。MT530设备自2025年开始交付后，客户反馈良好。在国内市场上，由于美国对华贸易禁运，自2016年前后国内无法购买新的该类设备，现有约20台左右的进口设备在使用，但随着老化和禁令限制，这些设备逐渐难以满足需求。北京风速推出的MT530设备完全对标美国M350展台设备，填补了国内市场的空白，有效缓解了国内芯片生产商排队等待进口设备的问题。

国内是否有其他厂家在研发类似设备，以及北京风速在市场推广方面的计划？
发言人1：国内确实有一些厂家在尝试研发调阻机和晶圆激光调整设备，但据北京风速了解，目前尚未有其他厂家真正实现交付并在客户现场使用。北京风速正积极与国内多家厂家接触，如重庆、合肥等地的企业，并计划在未来加大市场推广力度，以期在北京风速的设备稳定运行的基础上，逐步扩大其在行业内的市场份额和影响力。

北京风速的MT530设备单台价值量及需求量大概是多少？
发言人1：MT530设备单台价值量在四五百万人民币，参考了美国进口设备的价格，并考虑到目前市场中存在一些辗转购入美国M351设备的情况，其价格高达1000万左右。同时，了解到台湾厂商推出的类似设备虽已进入国内市场，但尚未调试成功投入使用，其价格也在400万至700万之间。目前，北京风速对于国内MT530设备的需求量尚无具体估算，但随着设备的成功交付和市场反馈的积累，预计未来需求将逐步增长。

在半导体设备替换方面，未来几年国内的市场需求量大概是什么样的？公司首台套产品交付后，对于小批量和放量生产节奏的展望是怎样的？
发言人1：预计未来几年随着国内半导体行业的发展，每年会有三五十台的需求量。预计在26年和27年期间，产品销量会逐年增长，一开始可能是三五台这样的规模。

公司在消费级3D打印领域的布局情况及客户接触方面如何？
发言人1：公司自去年开始布局消费级3D打印产品，包括桌面机、结合激光雕刻和激光切割的产品，并已与几家头部桌面设备商进行共同研发合作，目前取得一定进展，部分客户的产品已进入送样、小批量或现场验证阶段，预计财务数据将在今年三四季度有所体现。

公司在工业级3D打印领域有哪些布局？工业级和消费级3D打印的要求有何不同？
发言人1：公司在工业级3D打印领域已有布局，投资了宁波匠心、绵阳维卧等公司提供3D打印服务，并全资收购了武汉栖造。工业级3D打印主要分为大件打印（如发动机）和小件打印（如3C消费产品），其中，3C消费领域是公司控制系统镇静主要应用方向之一，公司正积极抓住工业级3D打印市场机会。工业级和消费级3D打印在打印效率、精度速度、可靠性稳定性以及商业模式等方面要求不同。工业级更侧重于大规模生产、高速度和高精度，而消费级则可能更关注成本效率和小型化。

公司在玻璃基板加工和PCB激光钻孔设备上的布局和客户合作情况如何？
发言人1：公司正在与紧密合作的华日激光等设备商展开紧密合作，在玻璃基板加工和PCB激光钻孔领域，双方将展开广泛的合作，共同推动相关设备的研发和市场应用。

我们与华日的合作方式是怎样的？
发言人1：我们与华日的合作不仅限于产业上的合作，还在股权上有合作。华日是专注于超快激光器的公司，在激光钻孔和玻璃基板加工等领域有很好的应用，我们的控制系统与华日有很强的适配性。通过紧密的合作关系，有助于我们更好地切入这两个领域。

我们和华睿激光是什么关系？目前下游客户有哪些接触情况？
发言人1：我们与华睿激光都是激光设备供应商的关系。目前在下游客户方面，我们在涉及激光设备的这两个领域的推进中，或多或少都有所合作，但具体合作细节不便于提及。

关于萨比特今年的整体经营情况及后续对剩余45%股权的计划是怎样的？
发言人1：目前萨米特已完成工商变更并公告，并购整合工作从董事会和股东会阶段就开始进行。对赌业绩为2026年至2027年合计达到1亿元。预计2026年的业绩对赌在正常情况下可顺利完成。萨米特的应用领域包括航空探测、激光武器、商业航天和半导体光刻，其中航空探测是把握较大且确定性较强的领域。剩余45%的股权收购将在2027年业绩对赌完成后启动，并会继续进行对赌，以保障上市公司股东权益。

下半年萨比特的利润情况以及公司对今年全年的业绩展望如何？
发言人1：萨比特这部分利润将在下半年开始计入，从七月份开始会给公司利润带来增厚。公司对员工持股计划设定的目标较为保守，但内部要求做到30%的收入增长。公司毛利率一直保持稳定，综合毛利在60%-70%水平。费用方面，公司将加强费用管控，保持核心研发人员稳定，同时建立人员进出机制以增强企业活力。预计随着规模效应的显现，费用率会下降，加上萨米特较高的利润率，公司整体利润率有望进一步提升。

公司上市后，在资本运作方面有什么计划？接下来公司在并购方面会关注哪些方向？
发言人1：公司上市后，我们会充分利用这个平台，不断推进资本运作，遇到合适的标的时会考虑并购动作。特别是在光电这个高端制造领域，虽然与国际先进企业存在差距，但我们具备一定的基础和优势，需求及供给效率都达到了一定水平，因此需要快速整合资源。我们将优先考虑与我们业务协同性非常强的同行业整合，同时也会关注激光向光电领域拓展带来的市场空间增长，以及从软件扩展到硬件的发展机会。此外，视觉技术也是我们关注的一个重要方向，例如coherent的OCS技术是我们正在关注的目标之一。

公司如何搭建管理团队以推动业务发展？
发言人1：我们已经完成了苏州子公司和控股子公司苏州金泰的组建，并引入了行业内上市公司的核心管理人员担任主要负责人。这两家子公司将负责执行机构的工作，即镇静电机的生产研发和销售，这体现了公司控制系统产品之外的第二增长曲线——镇静业务的发展。

对于海外企业并购路线，公司有何借鉴之处？
发言人1：海外几家光电巨头的发展路径表明，通过并购、有效整合管理和共同发展的模式，形成了目前的行业地位。我们正在研究这一方向，并积极寻求推进合适的并购项目。

公司主业布局及未来发展方向是什么？
发言人1：公司主业以控制系统和镇静为主，收购了萨米特，并在商业航天、光刻机、法务等领域有所布局。同时，公司在曝光机领域和激光调度机方面处于行业领先地位，商业航天领域也保持着翘楚地位。萨米特的收购将与公司主业形成良好的协同效应，而公司主业也在积极布局3D打印、玻璃基板等新兴赛道，未来发展潜力巨大。

